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Rekomendacja dla przelotek jednostronnie i częściowo zakrytych 

maską antylutowniczą 

 

W wielu projektach można obecnie spotkać przelotki jednostronnie zakryte 

maską antylutowniczą (od strony top lub bottom), pozostające otwarte po drugiej 

stronie płytki. Zjawisko to przedstawiono na poniższych ilustracjach:  
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Jednostronnie zakryte przelotki niezwykle trudno jest prawidłowo wypłukać 

podczas procesu złocenia chemicznego. Podobnie problematyczne staje się ich 

późniejsze suszenie. Niewypłukane pozostałości chemikaliów w przelotkach mogą być 

zaś źródłem późniejszej ich korozji, a obecność resztek wody może pogarszać 

lutowność płytek. 

Podobne negatywne skutki bardzo często powoduje częściowe zamaskowanie 

przelotek po jednej lub po obu stronach PCB. Mówimy tu o sytuacji, kiedy maska 

antylutownicza nie odkrywa w pełni padu i otworu przelotki. Przykładowe konfiguracje 

pokazano na ilustracji poniżej:  

 

Obustronne odsłonięcie zarówno jednostronnie, jak i częściowo zakrytych 

przelotek pozwoli całkowicie wyeliminować problem ewentualnych pozostałości po ich 

płukaniu. Trudności związane z prawidłowym wypłukaniem i wysuszeniem tego typu 

struktur są dość powszechnym zjawiskiem występującym w procesie produkcji 

obwodów, a podane rozwiązanie (odsłonięcie przelotek z obu stron) było sprawdzone 

przez wielu czołowych producentów PCB w Europie i jest szeroko rekomendowane.  

W związku z tym rekomendujemy odsłanianie na warstwie maski 

antylutowniczej tego typu przelotek od razu na etapie przygotowywania dokumentacji. 

Taka korekta nie wpłynie w żadnym stopniu na funkcjonalność obwodu drukowanego, 

zaś eliminacja jednostronnie lub częściowo zasłoniętych maską przelotek jest bardzo 

istotna, ponieważ związane z nimi problemy generują dodatkowe koszty i ryzyko 

jakościowe.  


